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本报记者 齐旭

新华社北京8月3日电 国务院总理李强日前签署国务院令，公布修订
后的《集成电路布图设计保护条例》（以下简称《条例》），自2026年10月15日
起施行。

《条例》旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，促进
科学技术发展。《条例》共6章54条，修订的主要内容如下。

一是明确总体要求。规定集成电路布图设计保护工作应当贯彻党和国家

知识产权战略部署，扩展保护范围，强调诚实信用。
二是完善申请、审查程序。规制虚假申请，细化材料要求，完善驳回、撤销

程序，增加权利恢复程序。
三是加强专有权保护。明确权利范围界定标准，加大侵权赔偿力度。
四是促进布图设计运用。加强公共服务，明确奖酬措施，完善转让、许可、

出质要求，规范共有人权利行使。 （《条例》全文见第2版）

李强签署国务院令

公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》

本报讯 近日，工业和信息
化部组织制定并归口的《智能网
联汽车 自动驾驶系统安全要求》
（GB 44721—2026）强制性国家
标准由国家市场监督管理总局、
国家标准化管理委员会批准发
布，拟于 2027 年 7 月 1 日起正式
实施。

近年来，新一轮科技革命与
产业变革持续深化，我国自动驾
驶技术加速迭代突破，智能网联
汽车道路测试示范有序推进，
2025 年两款 L3 级 （有条件自动
驾驶） 车型获得附条件准入许
可。为积极适应产业快速发展
对 标 准 化 工 作 提 出 的 更 高 要
求，工业和信息化部加快推进
智能网联汽车标准体系建设和
重点急需标准研制，自 2025 年
起组织全国汽车标准化技术委
员会启动《智能网联汽车 自动

驾驶系统安全要求》强制性国家
标准的制定工作。

《智能网联汽车 自动驾驶系
统安全要求》 适用于搭载 L3
级、L4 级 （高度自动驾驶） 系
统的 M 类和 N 类车辆，不适用
于自动泊车系统。该标准立足
我国产业发展与行业监管实际
需求，兼顾技术可行性、产业
适配性与落地实操性，构建了
维度完整、要求清晰、适配国
情的安全要求体系。一是健全
企 业 全 生 命 周 期 安 全 保 障 机
制，筑牢安全根基。标准要求
车辆制造商从安全方针、风险
管理、安全保证、安全提升四
个维度，建立覆盖产品设计开
发、生产制造及部署后全过程的
保障能力，从源头降低自动驾驶
系统潜在的安全风险。

（下转第5版）

《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》

强制性国家标准发布

三部门发文

首次开展碳效领跑者企业遴选
三年前，英特尔在一次技术发

布会上抛出了一个让半导体封装行
业为之一振的判断——玻璃基板封
装将成为下一代先进封装的关键路
线。7月25日，英特尔宣布，与蓝思
科技达成战略合作，加速推进玻璃
基板封装解决方案的开发。

被热议三年之久、寄予厚望的
玻璃基板封装，真的要来了？

玻璃基板封装

要替代谁？

AI 算力需求的增长带动了高
性能芯片的市场扩容。玻璃基板因
热膨胀系数与硅芯片高度匹配，具
有超高平整度、信号损耗低等优势，
被认为是下一代芯片封装基板的理
想材料。

三叠纪（广东）科技有限公司创
始人、电子科技大学教授张继华在
接受《中国电子报》记者采访时表
示，玻璃在芯片封装过程中有三个
应用场景：其一，用玻璃来做二维封
装 或 2.5D 封 装 的“ 临 时 载 板 ”
（Glass Carrier），在封装过程中，玻
璃起机械支撑作用，用完会被去掉，
这个工艺已经比较成熟并非常接近
量产水平。其二，用玻璃中介层或

转接板（interposer）替代硅转接板以降
低成本。其三，用玻璃封装基板替代
PCB或者其他有机基板（substrate）。

如 果 用 台 积 电 开 发 的 CoWoS
（chip on wafer on substrate）技术类
比，那么这里所说的第二类和第三类
应用可以分别对应为：用玻璃替代
CoWoS 中的 W（Wafer，硅晶圆）或 S
（Substrate，有机基板）。

简单来说，玻璃基板要替代的不是

电脑里那块绿色的电路板，而是芯片
和电路板之间那一层“封装基板”。这
一层，决定了芯片能不能被高效地封
装、信号能不能被稳定地传输。

最核心的“易碎性”

已基本解决

玻璃基板听起来很美好——

介电常数低、热膨胀系数可调，且具
备极致的尺寸稳定性、高平整性等特
征——但过去几年，一个核心问题始
终困扰着整个行业：玻璃太脆了。

易碎性使得玻璃经不起加工——
通孔加工后边缘应力集中，在采用
叠层工艺的时候易开裂，也经不起
磕碰——采用玻璃基板的芯片遇到
磕碰极易失效。

而现在，这个问题基本得到解决。
中国电科 58 所首席科学家、中

国半导体行业协会封测分会轮值理事
长于宗光在接受《中国电子报》记者
采访时表示：“玻璃脆性、易开裂问
题，目前已通过材料选型、工艺优
化、结构补强、制程管控四大维度
实现系统性优化，完全可以满足工
业级量产、封装、终端应用的强度
要求。玻璃脆性已不再是产业化的核
心阻碍。”

经过十余年技术迭代，以三叠纪、
通格微为代表的企业已从多维度完成
了技术优化：一是优选适配半导体封
装的高强度特种玻璃基材，从原材料
端提升结构稳定性；二是通过专属刻
蚀、边缘钝化工艺，消除通孔加工后的
应力集中问题；三是优化多层叠层、键
合工艺，匹配玻璃材质力学特性，规避
制程开裂风险；四是建立全流程精密
制程管控体系，保障量产产品强度一
致性与稳定性。

（下转第5版）

继“新三样”全球走俏之后，“新
新三样”又站上世界舞台中央。

今年上半年，机器人、人工智
能、创新药这些代表未来产业方向
的“新新三样”，正加速崛起成为中
国制造圈粉海外的“新名片”。数据
显示，7月20—26日，中国AI大模型
周词元调用量已连续13周稳居全球
首位；上半年，我国机器人出口额达
62.9亿元，远销141个国家和地区，
其中手术机器人出口额增长了3.3
倍；同期，我国创新药对外授权交易
额约1100亿美元，全球医药交易前
十榜单中，中国药企占据八席。

从“老三样”到“新三样”，再到
如今的“新新三样”，支撑它们征战
全球的，始终是中国强大的制造
业。每一轮升级，利润空间更大，技
术壁垒更高，在全球价值链里的话
语权也更强。中国，正从昔日的“世
界工厂”跃升为“全球创新策源地”；
中国制造，正以前所未有的自信，迈
向中国创造。

全球分工站位上移

在瑞士，中国自动驾驶服务平
台已与瑞士邮政巴士达成战略合
作，共同推出自动驾驶出租车服务；
在秘鲁，中国算法实时计算最优配

载方案，提高港口运行效率；在东南
亚，中国AI模型被当地初创公司应用
于农业、医疗保健和金融领域……当
前，中国AI竞相出海，出海产品已经
超越单一硬件，向全球输出算法、算力
与全栈数字化解决方案。

“词元出海”成为一门新生意。依
托国内强大的算力基础设施与大模型
生态，中国通过词元消耗实现算力价

值的全球化变现。
根 据 全 球 AI 模 型 聚 合 平 台

OpenRouter 发布的数据，7 月 20 日
至 26 日，中国 AI 大模型周词元调
用量达 33 万亿，已连续 13 周超过
美国，稳居全球首位；该平台全球
调用量排名居于前五位的 AI 大模
型悉数被中国包揽，将高性能 AI 从

“奢侈品”变为普惠全球的“数字日

用品”。
“当前，全球 AI 竞争日趋白热

化，词元已成为行业核心流通载体，
其交易规则与定价体系的话语权，
直接决定一国在全球 AI 赛道上的
位次。”数据交易网创始人张瑶告诉
记者。

过去是中国期盼全球新药，现在
是全球紧盯中国审批。（下转第6版）

“新新三样”：中国递给世界的新名片

玻璃基板封装进入量产前夜

本报记者 姬晓婷

图为图为WaferWafer级级TGVTGV多层多层RDLRDL互联转接板互联转接板
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本报讯 记者齐旭报道：近
日，工业和信息化部、国家发展改
革委、市场监管总局联合印发《关
于组织开展 2026 年度重点行业
能效、碳效领跑者企业推荐工作
的通知》（工信厅联节函〔2026〕
372 号，以下简称《通知》），明确
了重点行业能效、碳效领跑者企
业的推荐范围、申报要求、工作程
序等。

国务院印发的《“十五五”碳
达峰行动方案》提出，“深入实施
能效标识和能效、碳效‘领跑者’
制度”。按照有关工作部署，三部
门在能效领跑者工作基础上，创
新开展碳效领跑者推荐工作，并
将电解铝、水泥熟料、合成氨、乙
烯、甲醇等 5 个行业作为首批碳
效领跑者企业推荐范围。

《通知》要求，碳效领跑者申

报企业应依据本行业产品碳足迹
核算规则国家标准或团体标准的
核算方法，遵循碳效领跑者企业
申请报告中界定的核算边界、排
放因子、分配原则、数据取舍原则
等，计算产品生产阶段的二氧化
碳排放量。三部门按相关工作程
序遴选单位产品二氧化碳排放量
处于本行业领先水平的企业作为
碳效领跑者企业。

据工业和信息化部节能与
综合利用司相关负责人介绍，下
一步，工业和信息化部将按照

《通知》要求，做好重点行业能
效、碳效领跑者遴选推广工作，
充分发挥领跑者企业引领带动
作用，推广先进节能降碳典型经
验，引导重点行业全面实施节能
降碳改造，实现重点行业提质降
本降碳。

民爆行业安全发展“十五五”规划发布

锚定本质安全与竞争力提升

图为图为20262026 ESCCESCC具身智能供应链生态大会上展示的机器人具身智能供应链生态大会上展示的机器人

本报讯 记者齐旭报道：8
月 6 日，工业和信息化部公开发
布《民用爆炸物品行业安全发展

“十五五”规划》（以下简称《规
划》），以推动民用爆炸物品行业
（以下简称“民爆行业”）安全发
展、高质量发展。

民爆行业是推进现代化基
础设施体系建设、保障国民经济
和社会发展需要的重要基础性
行业。《规划》在巩固深化《“十四
五”民用爆炸物品行业安全发展
规划》和《加快推进民用爆炸物
品行业转型升级实施意见》既有
成果的基础上，以推动高质量发
展为主题，突出行业本质安全水
平和核心竞争力提升，明确了

“十五五”期间民爆行业发展方
向，设定了 10 项主要指标，系统
部署了 7 项重点任务、5 个专项
行动。

《规划》要求通过加快数字化
转型、推动智能化升级、深化工业

互联网应用、提升数据安全与网
络安全水平，加快数智化转型升
级；通过完善协同创新体系、开展
关键共性技术攻关、完善人才创
新体系，激发创新发展动能；通过
优化区域产能布局、强化行业标
准引领、强化产品质量管理，增强
有效供给能力；通过优化产业结
构、调整产品结构、深化综合治
理，提升行业治理效能。

根据《规划》，到 2030 年，民
爆行业安全水平进一步提高，创
新能力持续增强，民用爆炸物品
供给能力稳步提升，产业结构、产
品结构、产能布局更加优化，治理
效能进一步提高，企业经营效益
稳中有进。

据了解，下一步，工业和信息
化部将通过组织宣贯培训、细化
任务落实、强化监测调度，发挥行
业组织作用等举措，全力保障《规
划》顺利实施，推动民爆行业安全
发展、高质量发展。


